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 半田プリフォーム
• 200種以上の合金
• 多岐にわたるサ
イズと形状 - 汎
用及び特注

• ピック&プレース
用の テープ&リ
ールパッケージ

• サーマルイン
タフェース半田
プリフォーム

• フラックスコート半田プリフォーム

ノーフロー・アンダーフィル材
• CSPの信頼性を向上
• 標準SMTプロセス装置を利用
• リペアブル 
（手直し可能）

• 半田付けとアンダ
ーフィルプロセス
を１工程にまとめ
てコストを低減

• 幅広いリフロープ
ロファイルに対応

フロー半田向けフラックス
• VOCフリーフラックス

• Sn/Pbおよび Pbフリー
両方に対応可能

• 半田ボールの低減

• 高い処理温度にも耐える

•  長い滞留時
間が可能

  
• Pbフリー

• ノークリーン

• 水溶性

• ディスペンス/メ
タルマスク

•  ウェーハバンプ

• 優れた印刷

• 低いボイド発生率
製品概要： 
Indium5.1, Indium3.1

リワークとリペア
• ソルダワイヤ 
（線半田）

• TACFlux

製品概要： 
WF7742

製品概要： 
SAC 305テープ&リールプリフォーム

製品概要： 
NF260

SMT半田ペースト

エレクトロニクス向けアッセンブリー材料

裏面に続く—>
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エレクトロニクス向けアッセンブリー材料

 SMTA認定の技術サービス
• SMTA認定のエンジニアが以下に関す

るアドバイス
を行います:

• 合金の選定
と利用

• 半田特性

• フラックスと
合金の相性

• 半田形状の選択 (プリフォー
ム、ワイヤ、リボン、等)

• 受賞に輝く研究開発実績

• テストと評価のためのプロセス
・シミュレーション・ラボ

• オンラインデータベース

 Indium Corporation

上から下へ：

本社： 
クリントン(米国ニューヨーク州)

特殊メタル部門： 
ユーティカ(米国ニューヨーク州)

電子化学部門：: 
クリントン(米国ニューヨーク州)

アジア太平洋オペレーション：: 
シンガポール

ヨーロッパ・オペレーション 
ミルトン・キーンズ(英国)

中国オペレーション： 
蘇州(中華人民共和国)

 Pbフリー実施サポ
ートセンター

• Pbフリーに関する何年もの経験

• プロセス実証済のソ
リューション

• 国際的に認められた
業界エキスパートお
よび科学研究員達が
相談を受けます。

• セミナーおよび
ワークショップ

• Pbフリー態勢査
定ソフトウエア

• www.pb-free.com

ここにある情報は一般的な情報としてのみ提供され、当該製品（販売
時に製品パッケージおよびインボイスに記載されている製品保証およ

びその仕様書に帰属した条件で販売されます）の性能を保証するわけ
ではございません。

RoHS基準に適合


